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摘要(译)

一种用于制造超声探头的方法，该超声探头包括用于发送和接收超声波
的压电元件以及通过在压电元件的前表面上层叠两种或更多种匹配材料
而提供的声匹配层，该方法包括形成至少一个两种或多种来自热固性树
脂和填料的匹配材料，用于调节声阻抗;用25℃下粘度为10Pa·s或更低的
粘合剂粘合两种或多种匹配材料。
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